






















专利名称(译) 将粉末发光材料沉积到电致发光灯的基板上

公开(公告)号 US20060214577A1 公开(公告)日 2006-09-28

申请号 US11/089968 申请日 2005-03-26

[标]申请(专利权)人(译) 伯恩LORRAINE
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该安娜
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当前申请(专利权)人(译) 惠普开发公司，L.P.

[标]发明人 BYRNE LORRAINE
KEENAN PHILIP
FENELON ANNA

发明人 BYRNE, LORRAINE
KEENAN, PHILIP
FENELON, ANNA

IPC分类号 H05B33/00

CPC分类号 H05B33/10

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据所需图像将一层材料沉积在电致发光灯的基板上。对材料执行动作
以使材料至少部分发粘。电致发光粉末沉积在基板上。电致发光粉末粘
附到其上沉积有材料的基板上。
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